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요  약

이 보고서는 최근 미국에서 빠른 성장이 상되는 에 지, 유‧무선 통신분야의 

자부품 6개를 선정하여, 각 품목별로 시장동향과 경쟁상황을 살펴보고 주요 

지기업의 사업개발 방향을 검하여, 우리 기업이 효과 인 진출방안을 

모색하는 데 도움이 되도록 작성 다.

문문헌과 DB를 기 로 2008년 이후 4~5년간 해당 시장의 성장추세에 한 

통계를 수록하 으며, 각 시장의 경쟁기업들의 기술‧제품 개발과 인수‧합병 

움직임을 살펴보았다. 한편, 지난 2009.5월 뉴욕 KBC가 개최한 ‘한‧미 부품소재 

트 링’ 행사에 참가한 로벌 기업의 비즈니스 개발 책임자의 발표내용을 

발췌‧수록하 다.

<태양전지 반도체> 

태양 지 반도체 시장은 2008년 32%, 2009년 14.9%의 성장세를 기록했으며, 

2012년에는 17억불 규모로 성장할 망이다. 지 기업들은 에 지 환 효율을 

제고하는 동시에 생산비용을 감하는 데 노력을 집 하고 있다. 지 주요 

태양 지 생산기업의 아웃소싱(OEM) 는 기술개발 단계에서부터 력 계를 

구축하는 것이 효과 인 미국시장 진출방법이다.

<연료전지>

2007년에 1억 7,500만불 규모로 년(06) 비 15.5% 증가했으며, 향후 5년간 

연평균 41%의 성장을 지속하며 2012년 9억 7,500만불에 달할 망이다. 아직 

화 되지 않은 시장이어서 주요 기업들은 연료 지 상용화를 한 

기술개발에 주력하고 있으며, 특히 오바마 정부의 극 인 지원정책에 힘입어 

연료 지가 가정  상업용도로 리 사용될 것으로 기 된다. 

<펨토셀(Femtocell)>

제3세  이동통신이 상용화되면서, 재보다 더 향상된 고용량 정보 송‧수신 

수요가 증가하고 있다. 미국 도시 지역의 수요를 충족하기에 한 펨토셀이 

최근 미국 통신시장에서 주목받는 상황이다. 펨토셀 시장은 재는 의미있는 성장을
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보이지 않고 있으나, 2010년 이후 연간 100% 이상의 높은 성장세를 보이며 

2013년 20억불 규모의 시장을 형성할 것으로 상된다. 최종 소비자 마다 펨토셀 

설비에 한 요구사항이 다르기 때문에, 뛰어난 모뎀기술을 보유한 한국 

기업들이 지 고객의 다양한 수요에 신속하게 응할 경우 이미 시장에 진출한 

국  이스라엘 기업과 충분히 경쟁할  수 있는 시장이다.

<Telematics용 반도체> 

일반 소비자용 이동통신 단말기에 GPS 기능 탑재가 보편화 되면서 향후 시장 

확 가 기 된다. 2008년 2억 6,000만불 규모 으나, 년(09)이후 매년 5.6%의 

성장률을 기록하며 2014년 3억 4,300만불에 달할 망이다. 

미국 로벌 기업들은 성장하는 시장을 공략하기 해 GPS 문 제조기업을 인수‧ 

합병하는 략을 추진하고 있어, 한국 기업들이 미국 로벌 기업들이 취약한 

집 회로 설계 등 어 리 이션에 한 서비스 계약체결 등 기술 력을 추진할 

여지가 많다.

<무선중계기(Wireless Repeater)>

사각지 가 많은 미국 무선통신 환경에서 증가하는 통신수요에 따라 향후 높은 

성장이 기 되는 분야다. 무선 계기가 포함된 무선 백홀(Backhaul)시장은 2008년 

4억 1,500만불 규모 으며, 연평균 40%이상 성장할 망이다. 미국 정부의 역 

네트워크 확충 정책에 힘입어 이 제품의 설치와 부품에 한 수요가 크게 

증가할 망이다.

한국 기업은 미국 정부가 발주하는 역 통신망 확충 로젝트를 수행하는 

지 유력 벤더를 하여 품질과 가격 면에서 경쟁력을 갖춘 련 부품을 

극 마 하는 략이 유효하다.

<WDM-PON> 

상‧음성‧정보 데이터의 인터넷  무선기반 송‧수신량이 증가하고 송 

방식이 통합되면서 미국 통신 서비스 회사는 기존 통신시설을 개선해야 하는 

상황에 직면해 있다. 차세  네트워크 방식으로 주목받는 WDM-PON 시장은 

2008년 8억 4,000만불 규모에서 2013년에는 23억 6,000만불로 성장할 망이다. 
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WDM-PON은 상 으로 렴한 비용으로 기존 통신기반시설을 진 으로 

교체하면서, 효율 으로 개선된 역 신호체계를 활용해 폭증하는 정보 

송‧수신 수요를 충족할 수 있는 장 이 있다. 이에 따라 지 주요 통신회사들은 

설치‧운 비용을 더욱 이고 정보 달 효율성을 제고할 수 있도록 향상된 

부품을 외부로부터 조달하는 데 심이 높다.

넓은 국토면 으로 셀 도가 성긴 미국 통신망 개선에 정부차원의 규모 

투자가 계획되었지만, 비용이 많이 소요되는 학 기자재 투입방식보다는 기존 

네트워크를 효율 으로 사용할 수 있는 응용기술이 선호되고 있어, 이를 

뒷받침하는 부품‧소재에 한 수요가 증가할 망이다.
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I. 태양전지용 반도체

1. 산업개황

◦제1세  기술인 실리콘웨이퍼(Silicon wafer)기반 태양  도‧변환 기술은 

재 미국시장의 90%를 차지하고 있으나, 도 효율성은 20%

◦제2세  기술인 박막형(Thin film transistor)은 재 태양  시장의 5~6%를 

차지하고 있으며, 생산비용이 렴하다는 장 에도 불구하고 도 효율성이 

실리콘웨이퍼에 비해 낮은 상태

◦제3세  기술은 나노(Nano), 자(Photonics), 光메타물질(Photo metamaterial), 

라즈모닉(Plasmonic) 등을 도입하여 효율성을 강화하면서도 생산비용을 

낮출 수 있는 물질개발에 

◦미국 태양 지 산업은 재 1 →2세 로 환되는 도 이나, 제3세  기술 

개발을 통해 향후 10~15년 내 생산비용 면에서 경쟁력을 보유한 태양  

도체가 상용화 될 망

◦미국 에 지부(Dept. of Energy)는 산하 국가 재생에 지 연구소(National 

Renewable Energy Laboratory) 등에 규모 태양  연구개발 비용을 지원

◦에 지부는 ‘Team - Up(Technology Experience to Accelerate Markets in 

Utility Photovotaics)’ 로그램을 마련하고, 지난 1994년부터 에 지부와 

미국 발 회사들 간의 트 십을 구성하여 태양 의 신속한 상용화에 역
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2. 시장규모

◦미국 태양 시장은 발 용량을 기 으로 2008년 3.6억와트(Watt)로 체 

발 용량인 59.5억와트의 6% 수 이며, 스페인과 독일에 이어서 세계 3  

시장 

◦2007년  세계 태양 지(Solar cell) 모듈시장은 129억불이며, 미국 시장은 

6% 수 인 7.7억불 규모로 추정

 * 2008년 미국시장은 32% 성장한 10억불에 달했으며, 년(09)부터 연평균 14.9%의 

성장률을 기록하며 오는 2012년에 17.8억불 규모로 성장할 망

<미국 태양전지 반도체 모듈 수요추이>
                                                                  (단  : 억불)

연 도 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

태양 지 반도체 모듈 연간수요 7.7 10.2 11.8 13.5 15.5 17.8

자료 : BCC Research
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3. 수요동향

□ 수요처 정보

회 사 명 SunPower Corporation

주    소 3939 1st. St., San Jose, CA 95134 USA

담 당 자 Mr. Howard J. Wenger (President, Global Business Units)

    화 1-408-240-5500

팩    스 1-408-240-5400

이 메 일 howard.wenger@sunpowercorp.com 

홈페이지 www.sunpowercorp.com

회 사 명 First Solar, Inc.

주    소 350 W. Washington St., Ste. 600, Tempe, AZ 85282

담 당 자 Mr. John Carrington (Vice President)

    화 1-602-414-9300

팩    스 1-602-414-9400

이 메 일 jcarrington@firstsolar.com

홈페이지 www.firstsolar.com

회 사 명 Kyocera Solar, Inc.

주    소 7812 E. Acoma Dr., Scottsdale, AZ 85260 USA

담 당 자 Mr. Robert Muhn(Manager International Sales)

    화 1-480-948-8003

팩    스 1-480-483-6431

이 메 일 robert.muhn@kyocera.com

홈페이지 www.kyocerasolar.com

□ 사업개발 방향

◦주요 태양 지 제조회사들은 빠르게 성장‧진화하는 시장 환경에 따라 향후 

10년간 부품공 , 태양 지모듈 수요 등 각 부문별로 제품의 차별화가 

두드러질 망

① SunPower Corporation

◦샌 란시스코 소재 PG&E사와 공동으로 추진하는 태양  발  로젝트를 

계기로 발 시장에 한 사업비  증가
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◦ 건은 태양 지 설치‧운 비용과 력 매액 간 차액인 이윤 획득이 어느 

시 부터 가능할 것인지에 따라, SunPower사는 태양 패 이 태양의 

움직임에 따라 이동하는 Tracking 기술을 발 시켜 에 지 효율을 높인다는 

을 강조

② IBM

◦태양 지 연구개발(R&D)에 을 맞추고 있으며, 아직 생산에는 못 미치는 

단계

◦ 통 인 실리콘 소재가 아닌 CIGS(구리‧인듐‧갈률‧셀 )에 기 한 박막형 

제조기술 개발에 주력

 * 실리콘보다 가격경쟁력이 있으면서 에 지 효율성이 높은 기술 개발의지

◦태양 지 량생산 잠재능력을 보유한 회사 는 태양  시장육성에 심을 

가진 외국정부(  : 사우디)를 트 로, 새로운 기술의 량 생산 체제를 

구축한다는 략
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4. 경쟁동향

□ 생산동향

◦미국 태양 지 생산기업은 9개이며 지난 ‘05~’07년 사이 비약 으로 성장 

 * 2005년 생산 7,759만불 비, 2006년 316%, 2007년 170% 증가

◦태양 지 모듈생산은 07년 5억 4,372만불을 기록하여 년(06) 비 32% 증가

<미국 태양전지 및 모듈생산 추이>
                                                                (단  : 백만불)

구 분 2005년 2006년 2007년

태양 지 77.6 243.5 426.8

태양 지모듈 400 409.3 543.7

자료 : 미국 통계청

□ 수입동향 

◦미국의 태양 지 부품  모듈수입은 04~08년 사이 평균 78.6% 증가

 * ‘08년 수입은 1,240백만불을 기록하여 년 비 85.5% 증

 * 년(09)은 태양 지 시장이 다소 축되면서 수입도 일시 으로 감소할 망

◦1  수입 상국은 일본이며, 2004년 6,117만불에서 2005년 12,744만불로 108% 

증했으며, 이후 연평균 27.7%의 증가율을 보이며 작년(08) 24,809만불 

기록 

◦2  수입 상국은 국으로 2007년 18,899만불, 2008년에는 22.88% 증가한 

23,216만불 기록

 * 3  수입국 상국은 멕시코로 2008년 21,320만불, 4 는 만으로 17,565만불, 5 는 

독일로 17,170만불을 각각 기록

◦한국은 22번째 수입 상국으로 작년(08) 230만불에 그침
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<미국 태양전지 부품 ‧모듈 수입동향> 
                                                                (단  : 백만불)

순 국가 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
1 일본 61.179 127.44 213.61 222.77 248.09
2 국 11.69 22.19 70.55 188.93 232.16
3 멕시코 27.00 50.97 79.03 54.32 213.20
4 만 0.47 3.20 29.59 58.54 175.65

5 독일 2.43 3.96 15.74 76.59 171.70

6 필리핀 0.31 0.65 0.19 15.51 138.59

7 스웨덴 0.01 0.14 1.23 0.05 16.73

8 홍콩 0.35 0.45 1.29 1.20 14.96

9 스페인 2.45 2.49 1.42 4.68 10.32

10 캐나다 2.70 2.13 3.64 8.78 8.27

22 한국 0.23 0.41 0.284 0.13 0.23

총계 120.11 232.15 441.48 668.72 1240.79

자료 : 美상무성

□ 기업동향

① SunPower Corporation

◦이 회사는 태양 지 제조용 반도체와 모듈을 생산하기 해 다수 공  

업체와 OEM (주문자상표부착방식) 계약을 체결하여 부품을 공 받는 동시에, 

NorSun사와 공동으로 사우디아라비아에 생산시설을 운 하며 반도체, 원자재 

모듈 등을 직  생산하고 있어, 타 회사에 비해 높은 제조 경쟁력 보유

 *美 기 자엔지니어링 회(IEEE)로부터 웨이퍼 제조 공정기술 공식인정

② First Solar Incorporation

◦박막 반도체 공정(Thin-film semiconductor process) 기술로 일반 유리를 

3시간 이내에 태양 지 모듈로 변환이 가능

 * 이 기술로 태양 지 모듈을 보다 경제 으로 생산하는 것이 가능하게 됨

◦폴리실리콘 가격이 등하는 상황에서 실리콘 기반 태양 지 모듈 제조사에 

비해 생산가격 경쟁력을 보유하게 되면서 미국 내수시장과 해외시장 매증가
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5. 진출방안 및 시사점

① 주문자상표부착(OEM) 생산

◦태양 지 반도체 로벌 기업과의 력에서 가장 보편 인 형태로, 로벌 

기업은 생산비용을 감하면서 에 지 변환효율성을 최 화 하는 기술 개발 

수행이 가능한 해외 부품공 자 물색

◦SunPower사는 국 Jiawei Solar China사에 태양 지 조립 아웃소싱 하면서, 

Jiawei에 공 하는 부품‧소재의 성분 등에 한 기 이 출되지 않도록 

유의

◦미국 주요 태양 지 생산회사들은 생산비용 감을 효과 으로 추진하기 해 

OEM 부품공 처를 물색하는 동시에 자사가 보유한 핵심 기술이 유출되지 

않도록 력사에 ‘비 유지 약(NDA)' 체결 요구

<참고 : SunPower사와 Jiawei사 협력관계>

SunPower Corp.

Solar cell 로벌 기업

- 다각화된 제조기술 보유

- 량생산 심

- 생산비용 감 심 

Jiawei Solar China

Solar cell 

해외 제조자

부분  

제조기술 보유

생산비용 감 해
OEM 고려/발주

로벌 기업 세일즈
채  통해 제조품 매

Solar cell 자재 제공, 
특정 공정만 하도록

제조기술 OEM 
수주사 통한 IPR 

유출방지 가능성 민감

② 태양 지 소재‧기술 공동개발

◦ IBM사는 실리콘 기반 태양 지 제조회사와는 다르게, 태양 지용 반도체 

연구개발과 회로 설계에 주력

◦외부 기업과 태양  소재개발을 한 력을 추구하며, 태양  산업 육성 

정책을 추진하는 외국 정부를 상 로 기술개발과 상용화에 략 
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II. 연료전지(Fuel Cell)

1. 산업개황

◦오바마 정부가 그린뉴딜 정책을 추진함에 따라 미국 연료 지 시장은 

성장세가 지속될 망

 * ‘09.4월 미국 에 지부는 연료 지 상용화에 4,190만불을 지원할 것을 공표

◦연료 지가 가장 크게 사용되는 분야는 발  부문으로 시장규모가 ‘02년 

3,600만불에서 ’07년 8,000만불로 5년사이 122% 증가했으며, 2012년까지 

45,000만불로 성장할 망

◦자동차용 연료 지는 아직 상용화에 소요되는 비용이 높은 편이나, 2008년 

메르세데스, 토요타, 혼다 가 연료 지로 구동되는 승용차 출시

 * 월마트, 리지스톤 등은 물류용 리  트럭에 연료 지 사용

<연료전지 사용 분야 및 비중>

분야 발 자동차 비 력 군사‧항공 자기기 기타

비 (%) 46 19 14 11 6 4

자료 : Freedonia  *‘07년 기
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2. 시장규모

◦미국 연료 지 시장은 2002년 8,500만불에서 2007년 17,500만불로 연평균 

15.5% 성장하 으며, 2012년에는 97,500만불에 달할 망

<미국 연료전지시장 성장추이>

1.52 1.75 2.46
3.47

4.9

6.91

9.75

0

2

4

6

8
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12

2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

자료 : Freedonia  *단  : 억불
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3. 수요동향

□ 수요처 정보

회 사 명 FuelCell Energy, Inc.

주    소 3 Great Pasture Rd., Danbury, CT 06813

담 당 자 Mr. Christopher R. Bentley (Vice President)

    화 1-203-825-6000

팩    스 1-203-825-6100

이 메 일 cbentley@fce.com 

홈페이지 www.fuelcellenergy.com

회 사 명 IdaTech, LLC

주    소 63065 NE 18th St., Bend, OR 97701

담 당 자 Mr. Eric L. Simpkins (Vice President)

    화 1-541-383-3390

팩    스 1-541-383-3439

이 메 일 esimpkins@idatech.com 

홈페이지 www.idatech.com

회 사 명 Ballard Power Systems Inc.

주    소 1633 Broadway, New York, NY

담 당 자 Mr. Kevin Colbow (Director)

    화 1-212-894-8940

팩    스 NA

이 메 일 kevin.colbow@ballard.com 

홈페이지 www.ballard.com

□ 사업개발 방향

① United Technologies Corporation

◦연료 지 제조시설이 치한 코네티컷 주에 소재한 회(IAM)를 지원하여 

자사 기술자와 공동으로 연료 지 기기와 시스템 개발 

◦ IAM 멤버는 연료 지를 비롯한 친환경 에 지원 개발에 해 정부의 

정책  지원을 강력히 요구한 결과, UTC와 공동으로 개발한 연료 지가 

코네티컷 주 버스 등에 사용
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4. 경쟁동향

□ 생산동향

◦연료 지  련부품 미국 내 생산은 ‘06년 14,471만불 → ’07년 14,201만불로 

소폭 감소

□ 수입동향

◦미국세 이 연료 지․부품에 부여하는 HS코드 850680 품목의 수입은 

2004년 15,336만불에서 2008년 9,331만불로 감

 * 체수입  68.6% 비 을 차지하는 국으로부터의 수입 감

◦일본으로부터의 수입은 2004~2007년 간 지속 으로 감소했으나 2008년에는 

년(07) 비 73% 증한 1,005만불을 기록했으며, 한국으로부터는 526만불(04) 

→ 566만불(07) → 348만불(08) 등 수입액이 불규칙 

<미국 연료전지 ‧부품 수입동향>
                                                             (단  : 백만불, %)

순 국가명 2004년 2005년 2006년 2007년
2008년

수입액 유율 증감율

1   국 94.206 89.712 88.439 87.558 64.047 68.6 -26.9 

2 일  본 15.277 6.978 8.405 5.812 10.052 10.8 73.0 

3 한  국 5.257 4.293 2.785 5.664 3.475 3.7 -38.7 

4   만 6.102 6.573 1.818 1.780 2.518 2.7 41.5 

5 캐나다 0.710 0.823 0.908 2.059 2.379 2.6 15.5 

6 스페인 1.225 0.888 4.463 1.550 2.378 2.6 53.4 

7 멕시코 9.067 6.699 2.330 1.686 1.572 1.7 -6.7 

8 홍  콩 2.778 1.823 1.396 1.597 1.177 1.3 -26.3 

9 인도네시아 4.477 2.457 1.458 2.747 1.164 1.3 -57.6 

10   국 1.275 1.136 0.575 1.191 1.049 1.1 -11.9 

  체 153.355 130.061 117.291 116.985 93.305 100.0 -20.2 

자료 : 美상무부, World Trade Atlas
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□ 기업동향

① United Technologies Corporation

◦건물 시스템, 항공기기, 보안‧방재 기기 제조사로 2007년 미 연료 지 시장 

유율 18.9%를 기록

◦이 회사가 제조한 연료 지는 부분 인산, 양자반응, 알카인 기술을 기반으로 

하며, 발 기기 등에 내장되어 200kw에 상당하는 열과 력을 생산

 * 알카인 발 기는 미 항공우주국(NASA) 발 소에서 사용되며, 동사는 자동차용 연료 지 

상용화를 목 으로 하는 ‘캘리포니아 연료 지 회’ 회원으로 활동

② Fuel Cell Energy

◦미국 연료 지 시장 유율 2 (15.4%)이며, 熱용해‧탄산염 기술 개발

 * 원천기술인 ‘Direct Fuel Cell(DFC)'을 기반으로 발 시설을 제조

□ 진출방안  시사  

① 미국 지기업과 기술제휴  공동개발

◦미국 연료 지 시장은 아직 상용화가 본격화되지 않은 태동단계여서 지 

주요기업들의 국내외 력 상 물색노력이 극 으로 진행

◦미국 에 지부가 최근 발표한 연료 지 상용화 보조  수혜와 연계되어 한국 

기업의 극 인 미국 연료 지 기업과의 공동 기술‧제품 개발 노력 필요

② 미국 화학기업과 공동 연구개발

◦Dupont, Honeywell 등 형 화학기업들도 독자 으로 연료 지 연구개발을 

추진하면서, 연료 지 기능이 부가된 섬유‧ 라스틱 소재개발에 역

◦인건비 등 비용압박에 직면한 형 화학기업들은 기술개발능력을 보유한 

외부 소기업과의 공동 R&D 개발에 극 인 양상
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III. Femtocell

1. 산업개황

◦주거‧사무용 이동통신 송‧수신을 제고하는 ‘펨토셀(Femtocell)'은 2007년 

미국에서 3세  무선통신 기술이 본격화되면서 수요생성

 * 실내 무선통신 사각지 가 많은 미국 시장에서는 Femtocell의 효용성에 한 심 다

◦2009년 재 Femtocell 박스 가격은 당 100불 수 이며 서비스 이용료는 

5불/월 수  (Verizon社 Airwalk 서비스 기 )

◦건물에 설치되어 있는 역 유선통신망을 확장‧사용하여 데이터와 음성 

정보를 무선으로 실내에 하며 설치비용이 렴해지면서 수요가 증가할 

망 

 * 미국 주택‧사무용 건물 실내 무선통신 환경 열악

 * 빠르고 안정 인 통신서비스에 한 수요‧기  증가

2. 시장규모

◦Femtocell을 포함한 ‘고정형 모바일 융합기기(Fix-Mobile Convergence)’ 

세계시장은 2012년까지 50억불 규모로 성장 상

 * 미국시장은 2012년 12억불에 달할 망

<미국 Femtocell 시장규모 추이>
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자료 : Infonetics
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3. 수요동향

□ 수요처 정보

회 사 명 Nokia Siemens

주    소 Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland

담 당 자 Mr. Michael J. Matthews (Head, Business Development)

    화 1-358-71-400-4000

팩    스 NA

이 메 일 michael.matthews@nsn.com 

홈페이지 www.nsn.com 

회 사 명 Samsung Telecommunications America

주    소 1301 Lookout Dr., Richardson, TX 75082

담 당 자 Mr. Randall Smith (Vice President)

    화 1-972-761-7000

팩    스 1-972-761-7001

이 메 일 rsmith@samsungtelecom.com 

홈페이지 www.samsungtelecom.com

회 사 명 Motorola

주    소 1303 E. Algonquin Rd., Schaumburg, IL 60196

담 당 자 Mr. Dan Sutorius (Senior Director)

    화 1-215-323-1505

팩    스 1-215-323-0650

이 메 일 dan.sutorius@motorola.com

홈페이지 www.motorola.com

□ 사업개발 방향

◦Motorola는 IP 화, HD-TV 등 홈네트워크 분야 제품을 주력상품으로 

출시하고 있으며, Femtocell 기기와 부품도 이 회사의 휴 화 네트워크 

사업에 포함

◦삼성은 CDMA 기반 Ubicell 펨토셀 모델을 Sprint사와 Verizon사 Femto 

서비스를 해 공

 * Femtocell 내장 핵심 반도체칩을 생산하는 국계 picoChip에 투자
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4. 경쟁동향

□ 생산동향

◦Femtocell 품목은 북미산업분류코드(NAICs) 3342903에 속하며, 2006년 이후 

미국 내 생산이 꾸 히 증가

 * 43,300만불(2006) → 43,890만불(2007) → 48,936만불(2008)

□ 수입동향

◦미국 세 의 Femtocell 제품분류는 HS Code 851769에 해당하며, 2007년 

부터 수입실  집계

 * 2008년 수입은 년(07) 비 7.3% 증가한 179,453만불 기록

◦ 국으로부터의 수입이 23.7%를 차지하며, 멕시코(16.6%), 한국(12.1%), 

국(7.7%), 캐나다(5.5%) 

 * 2008년 국으로부터 수입은 42,600만불, 멕시코로부터는 29,700만불 기록

 * 한국으로부터의 수입은 2007년 10,546만불에서 2008년에는 106.5% 증가한 21,777만불 기록

<미국 Femtocell 수입동향>
                                                (단  : 백만 달러, %)

순 국가명 2007년
2008년

수입액 유율(%) 08/07증감률(%)

1   국 462.907 425.748 23.7 -8.0 

2 멕시코 331.834 296.972 16.6 -10.5 

3 한  국 105.455 217.771 12.1 106.5 

4   국 104.075 137.688 7.7 32.3 

5 캐나다 72.396 105.521 5.9 45.8 

6 태  국 91.721 99.482 5.5 8.5 

7   만 145.706 98.128 5.5 -32.7 

8 일  본 57.659 71.612 4.0 24.2 

9 독  일 34.135 51.822 2.9 51.8 

10 이스라엘 52.581 46.402 2.6 -11.8 

  체 1,672.940 1,794.526 100.0 7.3 

  

자료 : 미국 상무부, World Trade Atlas
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□ 기업동향

① Motorola

◦ ‘09.4월 라스베가스에서 개최된 ‘CTIA 2009 시회’ 신기술 경진 회에서 

CDMA9100 일환인 ‘KeepMeConnected' 제품 수상

 * 이 제품은 터치스크린 디지털액자 형태 VoIP 제품으로 소형‧ 가 무선 연결 기능인 

Femtocell을 내장하고 있어, 특정지역의 무선 환경에서 이통통신 단말기 사용자에게 

최 의 속을 가능  함

② Ericsson 

◦ ‘08.10월 Femtocell 서비스 개발사인 Tatara사와 공동으로 IP 멀티미디어 

시스템 네트워크 고도화를 한 CDMA Femtocell 솔루션 개발 착수

 * SIP(Session Initiated Protoco)기반 네트워크 통합과 Femtocell 컨버 스 역량을 갖춘   

두 회사는 CDMA Femtocell 솔루션을 개발하여 CDMA 네트워크 설치‧운  비용을 

감축하고 Femtocell을 IMS 네트워크에 연결 추진

③ Samsung Telecommunication

◦ ‘09.1월 자체 제작한 Femtocell 기지국을 미국 통신사인 Verizon Wireless사에 

소개

 * 이 제품은 ‘Verizon Wireless Extender'로 불리며 ’08년 Sprint사에 공 했던 'Airwave'와 

유사

◦동 제품의 가격은 일반 휴 화 단말기보다 비싼 249불이지만 Verizon社는 

Femtocell 기지국 사용자에게 월사용료를 부가하지 않는 마 으로 소비자 

심 도출

□ 진출방안  시사

◦향후 5년간 미국시장에서 인터넷기반 음성‧ 상‧데이터 통합 커뮤니 이션 

수요가 가정‧정부‧산업 등 다방면에서 증가할 망
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◦유선 네트워크와 무선 통신기기의 융합기술이 주목받고 있으며, 펨토셀은 

기존 LAN선을 활용해 무선통신환경을 개선한다는 장 을 보유하고 있어, 

주요 통신기기 제조사를 비롯한 통신업계가 주목

◦셋톱박스와 모뎀부문에 기술력을 보유한 한국 기업들이 극 으로 진출 

하기에 미국 펨토셀 시장은 당 

◦ 재 미국시장에 진출한 외국기업은 국과 이스라엘이 주류이며, 이들은 

고객의 다양한 수요에 기술력을 보유한 외부 소기업과의 력으로 신속히 

응하여 유율 확

◦일본 회사 역시 빠르게 변하는 수요에 유연하게 처하지 못해, 크게 

성장하는 모뎀시장 기회를 잃고 있음

◦한국기업의 모뎀제작 경쟁력은 높으나, 보다 효과 으로 미국 시장 유율을 

높이기 해서는 지 고객의 다양한 수요에 빠르게 처하는 순발력과 

고객을 지향하는 극 인 마 이 필요

◦펨토셀에 심을 가진 로벌 기업은 미국뿐 아니라 다른 해외 기업과 

공동으로 기술개발을 추진하는 데 개방

 * Ericsson은 연매출 610만불 규모 Tatar Systems사와 CDMA 펨토셀 솔루션 공동개발
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IV. Telematics(GPS)

1. 산업개황

◦Telematics의 표 격인 GPS 미국시장은 2005년 49억불을 기록하 으며 

매년 평균 15%의 성장세를 지속하면서 2010년에는 107억불에 달할 망

 * 일반소매용 52%, 상업용 40%, 군사용 8%

◦GPS 기능을 탑재한 휴 화, 휴 용 네비게이터, 노트북 등은 2013년을 

후로 카메라, 동 상재생, 정보검색 기능을 첨가한 GPS 콤보 반도체 칩을 

내장하게 될 망

◦이와 같이 GPS 칩 시장은 년(09)에는 경기침체로 출하량이 년(08) 비 

15% 증가하는 반면 업이익은 20% 감소할 것으로 상

 * 2009년 출하량 8천만개, 25천만불 수

 ☞ 향후 미국 GPS 칩 시장 주요변수

 ‣GPS Chip 가격하락에 따른 Mass Market화 (‘08년 $3.50/개 이하)

 ‣GPS 기능 내장된 소비자용 핸드폰 더욱 보편화 

 ‣美연방통신 원회 향후 5년간 생산될 휴 화에 GPS기능 의무화

 ‣GPS 기능 장착되어 생산될 소비자 핸드폰 수 매년 17.5% 증가

 ‣GPS IC Vendor들 사이의 통합(Consolidation) 

 ‣GPS 기능의 필수화와 이들의 타 RF 통신용 Chip들과의 통합에 따라 규모 반도체 

제조업체 (  : Broadcom, Atheros, NXP)들 Chip 문제조사 인수합병
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2. 시장규모

◦미국 GPS 칩 시장 규모는 2004년 11,503만불을 기록했으며 매년 16.2%의 

증가율을 보이며 2008년 26,640만불에 달함

<GPS 칩 시장규모 추이>

11,503
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26,640
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만불

자료 : Freedonia

◦향후 5년간 연평균 5.6%의 성장세를 보이며, 2010년에는 25,842만불을 

기록하고 2013년에는 30,430만불 기록 상

<GPS 칩 시장규모 예상>
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자료 : Freedonia
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3. 수요동향

□ 수요처 정보

회 사 명 Atheros Communication Inc. 

주    소 5480 Great America Pkwy. Santa Clara, CA

담 당 자 Mr. Amir Faintuch (Vice President)

    화 1-408-773-5200

팩    스 1-408-773-9940

이 메 일 amir.faintuch@atheros.com 

홈페이지 www.atheros.com

회 사 명 SiRF Technology Holdings, Inc. 

주    소 217 Devcon Dr., San Jose, CA 95112

담 당 자 Mr. Kanwar Chadha (Vice President)

    화 1-408-467-0410

팩    스 1-408-467-0420

이 메 일 kchadha@sirf.com 

홈페이지 www.sirf.com 

회 사 명 Broadcom Corporation

주    소 5300 California Ave., Irvine, CA

담 당 자 Mr. Mike He

    화 1-949-926-5000

팩    스 1-949-926-6589

이 메 일 mhe@broadcom.com 

홈페이지 www.broadcom.com 

□ 사업개발방향

① Atheros Communications

◦경기침체기에 제품 포트폴리오 확 와 CMOS 집 회로 설계기술을 강화노력

 * ‘AR1511 Single-Chip 리시버’는 다른 GPS 칩에 비해 정확한 치를 짧은 시간 내에 추

② Broadcom Inc.

◦ '09.2월 ‘BCM2075’ 칩을 출시하여 네비게이션 기능에 블루투스 기능 등을 부가

 * 컨버 스 칩 제작은 향후 5년간 GPS와 블루투스 등 다기능을 탑재한 스마트폰, 휴 용 

미디어재생기(Portable Media Player) 수요가 크게 증가할 것을 감안한 결정
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4. 경쟁동향

□ 기업동향

◦미국 지 경쟁기업은 'Atheros Communication', 'SiRF Technology Holdings', 

'Broadcom', 'NXP' 등 4개사  

① Atheros Communications

◦이 회사가 생산하는 칩셋제품은 라디오, 증폭기, 미디어 엑세스 제어 등에 사용

 * 완제품의 크기를 이면서도 원하는 수 의 RF 효과를 거둘 수 있음

 * Apple, Dell, Fujitsu, HP, Hon Hai 등에 제품 공

◦2007년말 GPS 칩셋‧소 트웨어 개발사인 'u-Nav Microelectronics'사 

인수하여 GPS 반도체 제품 개발역량 확보

② SiRF Technology Holdings

◦휴 용 통신 단말기에 네비게이션 등 치추  기능 부가를 가능하게 하는 

반도체 모듈 생산

 * 09.1월 블루투스 문회사인 국 CSR과 합병하여 치추  분야 1  기업에 등극

◦2007년에는 네비게이션 제품에 사용되는 로세서를 개발하는 ‘Centrality 

Communications'를 인수

 * 2008년 융 기 여 로 매출이 30% 감하 으며, 인 인력구조 조정

□ 진출방안  시사

◦Telematics용 반도체 부품의 표격인 'GPS 칩‘ 미국 시장은 형 기업이 

소기업을 인수‧합병하는 세계  트 드와 동조

 * Broadcom, Texas Instrument 등 비메모리 반도체 생산력을 보유한 형기업이 휴 화 

등 개인용 이동통신 단말기에 GPS 기능 칩이 탑재되는 추세를 주목하여 소 GPS 

생산기업을 인수

 * GPS 기능 칩을 이동통신‧멀티미디어 반도체 집 회로에 통합을 목표
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◦통신기기 사용자의 편익을 증진하는 기능성 칩이 조합된 다기능 반도체 

집 회로를 상품화하여 분화되는 이동통신 수요 충족 도모

◦해외 반도체 회로설계 회사나 GPS 칩 제조사에 설계와 부품제조를 의뢰 

하거나 력 계를 구축하여 새로운 하드웨어 기능을 강화하는 략을 병행 

추진

 * Texas Instruments사는 최종 하드웨어 솔루션에 소요되는 부품의 50%이상이 타사가 

특허권을 보유한 상황

 * TI는 시장에서 새로운 어 리 이션에 한 수요가 생성되면 자사의 범용 반도체 칩이 

새로운 환경에 용되도록 국내외 기업을 선정하여 반도체 설계 의뢰

 * TI로부터 반도체 설계(Reference Design) 외주를 받은 기업은 최종제품에 그 명단이 

삽입되며, 제품 로열티를 TI로부터 수령

<Texas Instruments사 외부협력 체계>

TI 제품의 

세계 고객

TI가 상기 RD에 맞는 반도체

모두 제작 않기에 RD사에게

합한 반도체 제조사 소개 의뢰가능 

들어가는 50% 이상의 

부품에 한 지 재산권 

타기업 소유 

Texas Instrmtment (TI) :

- 새로운 어 리 이션 수요 감지

- 반도체 하드웨어 솔루션 제작 돌입 

반도체 Reference 디자인(RD) 사 : 

TI 새로운 어 리 이션 내 부품 반도체 

Reference 디자인 외부업체에 의뢰가능
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V. 무선중계기(Wireless Repeater)

1. 산업개황

◦이동통신 단말기의 송‧수신이 어려운 사각지 에 데이터‧음성 정보가 달될 

수 있도록 신호를 증폭하여 발송하는 장치

◦미국 시장은 무선통신서비스 가입자 수가 격히 늘어남에 따라 빠른 증가세를 

보이고 있음

 * 2008년 무선통신서비스 가입자 수는 년(07) 비 10% 증가한 27천만명 기록

◦미국 정부가 ‘09.2월 발표한 경기부양책에 역 인터넷 망의 인 

확충이 포함되어 있어 ’Wireless Repeater' 요성 부각

 * 한 토를 가지고 있는 특성상 이동통신망에 사각지  리 분포

 ☞ 향후 미국 무선중계기 수요증가 요인

  ‣ 미국 시장內 통신 지역단  통화 Zone 셀 도가 낮은 상황 

  ‣ 인구의 60%가 통신환경이 떨어지는 농 지역에 거주 

  ‣ 무선통신 서비스 공 업체 10개사 난립  시스템 상이

   → 이블 설치비용이 소요되지 않는 무선 계기의 장  부각

<미국 무선통신서비스 가입자 수(85~08)>
                                                        (단  : 명)

자료 : CITA
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2. 시장규모

◦무선 계기가 속한 무선통신 네트워크 백홀(Backhaul) 부품군의 시장규모는 

‘08년 41,506만불을 기록했으며, 매년 40% 이상의 높은 성장이 상되어 

2012년에는 172,449만불에 달할 망

 * 오바마 정부가 역 통신망과 무선통신 네트워크 개선에 투자를 확 할 계획

 

<미국 무선통신네트워크 백홀 부품시장 규모>

41,506

59,278

84,477

120,594

172,449

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

만불

자료 : Infonetics
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3. 수요동향

□ 수요처 정보

회 사 명 Motorola

주    소 101 Tournament Drive Horsham, PA

담 당 자 Mr. Dan Sutorius (Senior Director)

    화 1-215-323-1505

팩    스 1-215-323-0650

이 메 일 dan.sutorius@motorola.com

홈페이지 www.motorola.com

회 사 명 Commscope 

주    소 1100 CommScope Place. SE, Hickory, NC

담 당 자 Mr. Mark Peterson (Senior Vice President)

    화 1-828-324-2200

팩    스 1-828-323-4849

이 메 일 mpeterson@commscope.com 

홈페이지 www.commscope.com 

회 사 명 Powerwave Technologies

주    소 11801 E. St. Andrew Pl.Santa Ana, CA

담 당 자 Mr. David Porte (Vice President)

    화 1-714-466-1000

팩    스 1-714-466-5800

이 메 일 dporte@powerwave.com

홈페이지 www.powerwave.com 

회 사 명 Laird Communication

주    소 16401 Swingley Ridge Rd., Suite 700 Chesterfield MO

담 당 자 Mr. Steve Ulm (Director)

    화 1-636-898-6000

팩    스 1-636-898-6100

이 메 일 steve.ulm@lairdtech.com

홈페이지 www.lairdtech.com 
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4. 경쟁동향

□ 생산동향

◦2006년과 2007년에 미국 내 생산이 감소했으나 작년(08)에는 년 비 15% 

증가

<미국 휴대전화 교환기 생산추이>
                                                                  (단  : 만불)

연 도 2006년 2007년 2008년

 액 78,881 50,123 57,667

자료 : 미국 통계청  

□ 수입동향

◦2007년 54,792만불에서 2008년에는 11.5% 감소한 48,499만불 기록

 * 일본으로부터 수입은 2007년 10,528만불에서 2008년 12,254만불로 16.4% 증가

 * 말 시아로부터 수입은 6,164만불(08), 캐나다로부터 수입은 5,509만불을 각각 기록

 * 한국으로부터 수입은 2008년 녀(07) 비 76.9% 크게 감소한 407만불에 그침

<미국 무선중계기 부품 수입동향>
                                                            (단  : 백만불, %)

순 국가명 2007년
2008년

수입액 유율(%) 08/07증감률(%)

1 일  본 105.281 122.544 25.3 16.4 

2 말 시아 71.598 61.635 12.7 -13.9 

3 캐나다 59.046 55.092 11.4 -6.7 

4   국 48.834 53.465 11.0 9.5 

5 멕시코 42.966 37.016 7.6 -13.9 

6   만 44.618 32.094 6.6 -28.1 

7 싱가폴 30.113 25.408 5.2 -15.6 

8 이스라엘 16.644 15.692 3.2 -5.7 

9 필리핀 6.294 15.664 3.2 148.9 

10 독  일 12.540 9.182 1.9 -26.8 

15 한  국 17.632 4.066 0.8 -76.9 

  체 547.923 484.991 100.0 -11.5 

자료 : 美상무부
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□ 기업동향

① CommScoep

◦유력 이블 제조사인 ‘CommScoep’는 2007년 ‘Andrew Corporation’을 

인수하여 ‘ADC Telecommunications'에 항

◦주력상품은 'Node X RF Repeater'로 도심, 터 , 산악 등 사각지 에 

합한 계기

 * 기지국을 설치하지 않고도 사각지 에 안정 으로 를 송할 수 있어 비용을 감하는 

장

② Powerwave Technologies

◦이 회사는 계기와 증폭기를 비롯하여 다양한 휴 화 네트워크 기기와 

부품 제조

 * ‘Alcatel - Luncent’, ‘Nokia-Siemens’ 등 제조사와 ‘AT&T'’, ‘Sprint', ‘Verizon' 등 이동 통신사에 

제품 매

 * 계기 등 커버리즈 시스템 매는 총매출의 10% 비  차지

◦2006년 ‘Filtronic Comtek'의 무선사업부문을 인수하 으며, 지난 1월 

20일 오바마 통령 취임식 방송콘텐츠를 무선 송신하는데 성공

□ 진출방안  시사  

◦미국 통신산업 회(TIA)는 오바바 통령이 추진하는 역통신망 

확충 정책에 정 인 입장이며, 형기업들도 이를 계기로 시장 유율을 

확 하는 방안 모색

◦한국 기업은 미국 연방정부가 주도하여 각 주정부가 실행하는 역 

통신망 인 라 확충 로젝트의 추이를 주목할 필요

 * 로젝트의 구체화에 따라 기기, 부품, 자재를 공 하는 해당지역 유력 벤더와의 

력 계 구축이 효과

 * 특히, 정부조달 참여경험을 가진 벤더를 발굴하여 비즈니스 제안을 극 으로 할 필요
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◦미국 로벌 기업은 자국 정부조달 시장과 함께 어려운 경제여건에서도 

성장이 기 되는 국, 인도 등 신흥시장 진출에 지속 으로 심

◦신흥시장 진출에 의욕 인 미국 무선 네트워크 제조사의 수요를 악하여, 

이들과 공동 세일즈‧마 을 추진하는 것도 유용
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VI. WDM-PON (Wavelength Division Multiplexed 

Passive Optical Network)

1. 산업개황

◦WDM-PON은 ‘수동형 통신망(Passive Optical Network)' 시스템 에서 

재 통용되는 GPON을 체할 차세  제품으로 각

 * 다   신호를 사용하여 최종사용자가 직  속이 가능한 역폭을 넓히기 한 

제조사 간 경쟁 치열

 ☞ WDM-PON 대역폭 확대방식

  ‣가공하지 않은(Raw) 역 네트워킹 확 공  

  ‣각 장의 속손실 한도를 높여, 신호 장이 신호분리기를 통과할 때 발생하는 신호 

손실이 체 시스템에 미치는 향을 최소화

<미 ADC사 WDM 업그레이드용 PONy Express 개념도>

자료 : ADC Telecommunications

◦미국 Verizon, AT&T 등 주요 통신사업자들은 ① 상‧음성‧데이타 송망 

통합, ② 상‧음성 일 송용 3세  네트워크 확산, ③ 4세  네트워크 

상용화 등의 추진에 따라 빠른 속도로 증가하는 통신 트래픽을 소화하기 

해 유선통신망 업그 이드 추진
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2. 시장규모

◦미국 WDM-PON 시장규모는 2008년 84,450만불로 추정

 * 년(09)은 경기침체 여 로 성장률이 다소 둔화되어 101,210만불 기록 망

◦주요 통신사의 인 네트워크 업그 이드 투자계획이 본격 으로 

추진되는 2010년에는 년(09) 비 30% 이상 성장하여 133,900만불에 달할 

망

<미국 WDM-PON 기기 시장규모>
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자료 : Infonetics 
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3. 수요동향

□ 수요처 정보

회 사 명 Alcatel-Lucent

주    소 600 Mountain Ave., Murray Hill, NJ

담 당 자 Mr. Rajeev Singh-Molares (Senior Vice President)

    화 1-908-508-8080

팩    스 1-908-508-2576

이 메 일 rajeev.singh-molares@alcatel-lucent.com

홈페이지 www.alcatel-lucent.com

회 사 명 Cisco Systems, Inc.

주    소 170 @. Tasman Dr., Bldg. 10, San Jose, CA

담 당 자 Mr. Robert Lloyd (Vice President)

    화 1-408-526-4000

팩    스 1-408-526-4100

이 메 일 rlloyd@cisco.com

홈페이지 www.cisco.com

회 사 명 JDS Uniphase Corporation

주    소 430 North McCarthy Boulevard, Milpitas, CA

담 당 자 Mr. Sharad Rastogi (Senior vice President)

    화 1-408-546-5000

팩    스 1-408-546-4300

이 메 일 sharad.rastogi@jdsu.com

홈페이지 http://www.jdsu.com
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4. 경쟁동향

□ 생산동향

◦미국 내에서 WDM-PON에 사용되는 주요부품을 생산하는 회사는 28개사

 * 2007년에는 년(06) 비 34.8% 증가한 130,603만불 상당이 생산되었으나, 작년(08)에는 

미국 내구재 소매시장 축에 따라 110,206만불로 감소

□ 수입동향

◦WDM-PON이 포함된 HS코드 851762 품목의 수입은 2007년 437,084만불에서 

2008년에는 54.8% 증한 676,404만불 기록

 * 국으로부터의 수입이 체 수입의 38.6%

 *말 이시아로부터의 수입도 2008년 289,241만불로 년(07) 비 37.1% 증가

 * 국과 말 이시아에 이어 멕시코, 태국, 캐나다, 일본  수입

 *한국은 제9  수입 상국으로 2008년 29,045만불로 년(07) 비 32.8% 증

<미국의 WDM-PON 수입동향>
                                                           (단  : 백만불, %)

순 국가명 2007년
2008년

수입액 유율(%) 08/07 증감률(%)

1   국 4,370.836 6,764.035 38.6 54.8 

2 말 시아 2,109.725 2,892.409 16.5 37.1 

3 멕시코 2,574.923 2,792.408 15.9 8.5 

4 태  국 1,385.711 1,532.384 8.8 10.6 

5 캐나다 605.178 508.319 2.9 -16.0 

6 일  본 347.525 402.537 2.3 15.8 

7 이스라엘 269.865 346.301 2.0 28.3 

8 싱가폴 308.435 302.268 1.7 -2.0 

9 한  국 218.712 290.451 1.7 32.8 

10 홍  콩 222.090 275.679 1.6 24.1 

  체 13,488.130 17,517.607 100.0 29.9 

자료 : 美상무부



미국 新성장 전자부품 시장동향

37

□ 기업동향

① Alcatel-Lucent

◦ 통신네트워크 매출은 ‘고 도 장다 방식(Dense Wave Division Multi- 

plexing) 시장 둔화의 향을 받아 작년(08)에 감소하 으나, 해  네트워크 

 마이크로웨이  송신 부문의 호조로 상쇄

 * 차기 통신 시스템인 ‘1850TSS'와 새로운 마이크로웨이  패킷송신 시스템인 ’9500MPR‘이 

시장에서 호평

◦2008.8월 도시지역에서 상용화되는 WDM-PON 랫폼을 출시하여 통신 

네트워크 부문에 획기 인 환  마련

 * ‘1830 Photonic Service Switch'로 명명되는 이 랫폼은 상용 WDM-PON 서비스 제공자의 

네트워크 조정노력을 최소화하고 설치 지역과 네트워크의 특수한 환경에 맞게 변형할 수 

있는 기술 채택

② ADC Telecommunications

◦2008.6월 이 회사는 산업용 'PONy Express‘ 액세스 송신 랫폼을 WDM-PON 

어 리 이션을 통해 확장

 * 통신 서비스 제공자가 기존에 보유하고 있는 GPON(Gigabit PON) 통신 네트워크 사용 

용량을 최 화하여 역폭 증가로 추가 생성되는 수요를 충족시키는 것을 용이하게 함

◦이 회사의 솔루션은 'PONy Express‘를 WDM-PON용 러그앤 이 신호 

분류기에 연결하여 GPON을 WDM-PON 수 으로 업그 이드

◦이 회사는 GPON이 장기 으로 역 수요를 충족시키기에 역부족 이라고 

단하고 WDM-PON 업그 이드를 통해 가입자에게 기에 100Mbps 수 의 

역폭을 제공한다는 계획

□ 진출방안  시사  

◦WDM-PON시장에 진출한 주요 로벌 기업들은 신흥시장인 국, 아시아, 

러시아 지역 진출기반 마련에 심
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◦미국과 유럽 지역 역시 기존 인터넷 등 통신망의 양 ‧질  개선 수요가 

증가하고 있어 AT&T등 통신사들은 기존 인 라 개선에 박차

 * 오바마 정부의 로드밴드 서비스의 국 확 정책에 따라 통신인 라에 한 정부지원이 

증가할 망

◦미국 통신 서비스 회사들은 렴한 가격에 고성능 서비스를 제공할 수 있는 

시스템 통합 기기의 공 업체와의 력 희망

◦효율 인 스 칭‧라우  기능을 부가하여 비싼 설치비용 없이도 역폭을 

높이고 트래픽을 분산할 수 있는 부품‧솔루션 수요증가

 * 학보다는 자기술을 응용한 제품‧기술 개발이 보다 유효
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<부록> IT제품 관련 주요 인증제도

□ FCC(Federal Communication Commission) 인증

◦FCC인증은 크게 FCC Part 15와 FCC Part 68로 나 어짐. FCC Part 68은 

주로 통신 장비에 많이 사용되며 화 네트워크에 연결되는 장비에 필수 

◦FCC Part 68의 경우 부분의 자 기기에서 방출되는 자 에 한 인증. 

정부에서 허가된 Laboratory를 통하여 인증 취득 

☞ http://www.celectronics.com/?ref=Linx-Technologies

◦일반문의처 : Federal Communications Commission (FCC)

- Office of Engineering and Technology (OET)

- Equipment Authorization Division

- 주소 : 7435 Oakland Mills Road, Columbia, MD 21046 U.S.A.

- 화 : 미국(1)-301-362-3000

- 팩스 : 미국(1)-301-344-2050

- 홈페이지 : http://www.fcc.gov/oet 

◦ 자기(Radio Frequency Electromagnetic) 문의처

 : Federal Communications Commission (FCC)

- Office of Engineering and Technology

- 주소 : 445 12th Street, SW, Room 7-C122, Washington, DC 20554 U.S.A. 

- 화 : 미국(1)-202-418-7506

- 팩스 : 미국(1)-202-418-1944

- 홈페이지 : http://www/fcc.gov/oet/rfsafety/

□ UL(Underwriters Laboratories) 인증

◦UL은 자 기 제품이 반드시 구비하고 있어야 하는 인증은 아니나, 지 

시장 진출에 있어서 없어서는 안 되는 인증. 바이어들과 유통 업체들과의 

거래 상에 있어서 UL 획득 시 유리 
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◦UL Engineering Staff에게 품목 정보와 사용용도 등을 제시하시면, 취득에 

드는 상 비용에 해서 알 수 있음. 품목 정보는 많을수록 좋으며, 용도에 

해서도 1차 인 사용 목 을 기술하는 것이 바람직 

◦UL (Underwriters Laboratories, Inc.) 연락정보

- 주소 : 333 Pfingsten Road Northbrook, IL 60062

- 화 : 미국(1)-847-272-8800

- 팩스 : 미국(1)-847-272-8129

- 고객센터 : 미국(1)-877-854-3577

◦품목별 UL 주요 인증목록  

  <Solar Cell 반도체>

① PDST.A13875

Registration of Firms of Assessed Capability to ISO 9001

② PDST.A12124

Registration of Firms of Assessed Capability to ISO 9001

  <Fuel Cell>

IRGN.GuideInfo Fuel Cell Equipment

IRGR2.GuideInfo Fuel Cell Modules - Component

  <Wireless Repeater> 

① NWGQ2.E98367 [Repeater Cards, Shelves]

Information Technology Equipment Including Electrical Business 

Equipment - Component

② NWGQ.E151382 [Repeater Module]

Information Technology Equipment Including Electrical Business 

Equipment

③ DUZO.E174166 [Repeater Enclosure]

Communications Service Equipment

  <Femtocell>

NWGQ.E218211

Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment
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